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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu'il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a 'établis-
sement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consul-
tant les documents ci-dessous:

® Bulletin dela CEI

® Annuaire dela CEI

Revision of this publication

The technical content of 1 EC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IECBulletin

® 1EC Yearbook

® Catalogunedespublications-deta€CEF
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COMMISSION ELECTRONIQUE INTERNATIONALE

EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS
AUTOMATISEES

Troisiéme partie: Emballage des composants sans fils de sortie en bandes continues

PREAMBULE

r les Comités
plus grande

1) Lgs décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions t€
dlEtudes ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces quosti
miesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Cps décisions constituent des recommendations internationales et sont agréée e &S itéh nationaux.
3) Dhans le but d’encourager Punification internationale, la CEI exprime SIRe ité iofaux adoptent
.d3ns leurs régles nationales le texte de la recommandation de Ja a N \ it nationales le

pgrmettent. Toute divergence entre la recommandation de 14 2, réghe iona doit, dans la

Ik présente norme a été établie parie C urs et résis-

tandes pour équipements électroniqu

Lk texte de cette norme.est is??c&‘@ss suivants’

Reégle des Six Moi{\/ Ra p Procédure des Deux Mois Rapportgde vote
40(B K < 40W 40(BC)611 40(BC)633
40(BC633A
A\ (

mentionnés

s méthodes
ties de cette
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING

Part 3: Packaging of leadless components on continuous tapes

FOREWORD
1) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Tech hich all the
Natignal Committees having a special interest therein are represented, express, as hearly a intprnational
consdgnsus of opinion on the subjects dealt with
2) They have the form of recommendations for international use and they are accs he-Nati itfees in that
sense
3) In ordler to promote international unification, the IEC expresses the wis AN adopt the
text df the IEC recommendation for their national rules in so fapa jona ditiohs Wi it. Hivergence
betwgen the IEC recommendation and the corresponding nation indicated in
the lafter.
This|standard has been prepared by I ' i No. 40; Capacitors and Resistors
for Electronic Equipment.
The text of this standarcgsb<sed uponthe?
Six Months’ Rule [\ eport n otm __/i'wo Months’ Procedure Reports on Vdting
40(CO)56 48(CO) \> 40(CO)611 40(CO)633
40(C0O)633A
e above.
hckaging
onsider-
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EMBALLAGE DE COMPOSANTS POUR OPERATIONS
AUTOMATISEES

Troisiéme partie: Emballage des composants sans fils de sortie en bandes continues

INTRODUCTION

La mise en bande correspond aux exigences des machines de placement automatique pour les
composants et couvre aussi 'utilisation de la mise en bande des composants pour des essais et
- autres opérations.

1. |Objet
La présente norme concerne la mise en bande des composants ele s sans fils de
sorties ou avec trongons de sorties destinés 4 étre connectés &des sircu hiques. Elle
fournit les seules dimensions essentielles pour la mise sur band estinés aux
opérations mentionnées ci-dessus.
2. |Dimensions
2.1 | Type I(Bande en carton)
Ao
T—b
RCSReNE
n 7
I o by
\
Bande 4 - —— - F- \ _+
couve ] | - __{
o Lo L1
superteure 1 { G
| —— P1 ——|
Sens de déroulement
! _—D
[_ , 372/86
F1G. 1. — Bande d’entrainement en carton.
2.1.1 Largeurdela bande W W=28,0+0,3mm
2.1.2  Epaisseur de la bande d’entrainement T T=1,1 mm max.
Note. — L’épaisseur totale de la bande (T») peut dépasser la dimension T.
Ceci est dil 4 une épaisseur supplémentaire du composant et/ou
des bandes de couverture (T}).
2.1.3  Pas Py des perforations d’entrainement Py=4,01£0,1 mm

Tolérance du pas sur 10 pas +0,2 mm
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PACKAGING OF COMPONENTS FOR AUTOMATIC HANDLING

Part 3: Packaging of leadless components on continuous tapes

INTRODUCTION

Tape packaging meets the requirements of automatic component placement machines and covers
also the use of tape packaging for components for test purposes and other operations.

1. Scppe
This standard relates to the tape packaging of electronic compo 5 or with
grlad stumps which are intended to be connected to electronic ci gy those
imensions which are essential for the taping of compone Entioned

purposes.

2. Dimensions

2.1 Type I (Cardboard tape)

w
- Ay e -« P —
Direction of unreeling
\ -——»
$ 372/86
FI1G. 1. — Cardboard carrier tape.
2.1.1 Tapewidth W W=_8.0%0.3 mm
2.1.2  Carrier tape thickness T T= 1.1 mm max.
Note. — The overall tape thickness (T5) may exceed dimension T due to
the additional thickness of the component and/or the cover
tapes (T}).
2.1.3  Pitch Py of the sprocket holes Py=4.0%+0.1 mm

Pitch tolerance over any 10 pitches 1+ 0.2 mm
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2.1.4 - Diamétre Dy des perforations d’entrainement Dy =1,5*$'mm
2.1.5 Distance E E=1,75+0,1 mm
2.1.6 Distance F (centre a centre) F=3,540,05mm
2.1.7 Distance G (du bord de la bande a la fenétre du composant) G = 0,75 mm min.
2.1.8 Distance P, (centre a centre) " Py=210,05mm

2.1.9 Compartiment du composant (dimensions Ay et Bp)

Les dimensions nominales du compartiment du composant doivent étre déduites de la
spécification applicable au composant. Les tolérances sur les dimensions nominales du
compartlment d01vent étre choisies de telle fagon que les composants ne pulssent pas changer

spécifica-

praire dans
la spécification particuliére du composant.

2.2 | Type II (Bande de support gauffré)

Koo |-

T | (— —>| ?@}
]

| j j— T — M |-
<

M
Bande de A7
couverture
: ; 1 G
Ay ||l D,

Sens de déroulement

' 373/86

FI1G.2. — Bande d’entrainement gauffreé.

2.2.1 Largeurdela bande W W=28,010,3mm
=1240,3mm
=1610,3mm
=24+0,3 mm

2.2.2 Epaisseur T de la bande d’entrainement T= 0,3 mm max.
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2.1.4 Diameter Dy of the sprocket holes Dy = 1.5%3'mm
2.1.5 Distance E E=175£0.1mm
2.1.6 Distance F(centre to centre) F=3.510.05mm
2.1.7 Distance G (edge of tape to component window) G = 0.75 mm min.
2.1.8 Distance P, (centre to centre) Py=210.05mm

2.1.9 Component compdrtment (dimensions Ao and Bo)

The nominal dimensions of the component compartment shall be derived from the relevant
component specification. The tolerances on the nominal dimensions of the compartment
shall be chosen so that the components cannot change their orientation within the tape and
can be easily removed from the tape.

Preferred dimensions for components shall be taken from the relev ecifications.

Dimension 4y < By, unless otherwise specified in the compon

.

2.2 [Type II (Blister tdpe)

g Nﬂ% .
P SRR

M |

UV

Cover
tape

| | |— n—| ™ [
S

K>
y Aﬁ?}
9

Direction of unreeling

| 373/86

FIG.2. — Blister carrier tape.

2.2.1 Tapewidth W W=28.0+03mm
=12+0.3 mm
= 16+0.3 mm
=2440.3 mm

2.2.2 Carrier tape thickness T T = 0.3 mm max.
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2.2.3  Epaisseur totale T, (comprenant la bande de couverture) 2,5 mm max. pour
W =8 mm
4,5 mm max. pour
W= 12mm
ATlétude pour W>12mm

2.2.4 Pas P, des perforations d’entrainement Py=4,0+0,1 mm
Tolérance du pas sur 10 pas +0,2 mm

2.2.5 Diamétre Dy des perforations d’entrainement Dy = 1,5 mm

2.2.6 Distance E E=1,75+0,1 mm

2.2.7 Distance F (centre a centre) F=13,5%0,05mm pour

2.2.8 Distance G (partie plate de la bande entr¢ le bord\ ef 0,75 mm nyin.
compartiment du composant)

2.2.9 Dimension P, (centre a centre G P, =210,05mm

2.2.10 Dimension K

pn que le
4 I’intérieur

compartiment du composant doivent étre dgduites de la
somposant. Les tolérances sur les dimensions fominales du
oisies de telle fagcon que les composants ne puissent pas changer

de 1a bande et puissent étre facilement enlevés de la bande.

ait du composant de son compartiment par une machine de prélé-
Nautomatique, et pour le rendre fiable, le fond du compartiment doit cgmporter une

1 mm min. pour une largeur de bande de 8 mm
1,5 mm min. pour une largeur de bande > 8 mm

I A a2 AFA +1all q tadat + At Bt P2 PN 1 At 31
S RS IONS Prorere Nt eSS Composanisaorve Rt Etrepriscs—aans—1es LpeCIficatlons

CEI applicables.

La dimension Ay est inférieure ou égale a la dimension By, sauf spécification contraire dans
la spécification particuliére du composant.

2.2.12  Pas des compartiments du composant Py (centre a centre)

La distance entre les centres des compartiments doit &tre de 4,0 mm ou un multiple de 4,0.

La tolérance doit étre + 0,1 mm.
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223

224

2.2.5
2.2.6
227

2.2.8

229

2.2.14 Dimension K

2.2.11

Overall thickness T, (including the cover tape) 2.5 mm max. for
W= 8 mm
4.5 mm max. for
W= 12 mm
Under consideration for
W > 12mm
Pitch Py of the sprocket holes Py=4.0%£0.l mm
Pitch tolerance over any 10 pitches +0.2 mm
Diameter Dy of the sprocket holes Dy = 1.5/} mm
Distance E E=175%0.1 mm

Diat ) niV4 faa0 £ 4 }
itante 1feerarc v oeniirc)

Distance G (flat part of the tape between the e
component compartment)

Dimension P, (centre to centre)

The dimension K
pf the component e§

¢ equipment, that cavity shall have a perforation in the centre of tk
Thediameter D)-6f this hole shall be:

1 mm min. for tape widths of 8 mm
1.5 mm min. for tape widths > 8 mm

t shall be
can easily

i reliable removal of the component from the compartment of the tape by

e bottom.

Preferred dimensions for components shall be taken from the relevant IEC specifications.

Dimension A < By, unless otherwise specified in the component detail specification.

2.2.12  Piich of the component compartments Py (centre to centre)

The distance between the centres of the component compartments shall be 4.0
multiple thereof.

The tolerance shall be £ 0.1 mm.

mm or a
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Polarité et orientation des composants dans la bande

CEI 1986

Tous les composants polarisés doivent étre orientés selon une méme direction. Pour les
composants avec deux sorties, la sortie correspondant a la cathode doit étre soit adjacente a la
perforation d’entrainement, soit étre la derniére a quitter le support, sauf spécification

contraire dans la spécification particuliére.

Pour les composants en boitiers plats (par exemple boitiers pavés et boitiers SO) avec plus
de deux sorties, la sortie n° 1 doit &tre adjacente a la perforation d’entrainement, sauf spécifi-

cation contraire dans la spécification particuliere.

Pour les composants avec une configuration de sortie correspondant a la Publication 191-2
de la CEI: Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs, Deuxiéme partie:
Dimensions, boitier A46 (SOT-23 etc.) le c6té du composant comportant une sortie unique
doit étre le plus proche des perforations d’entrainement de la bande et le c6té du montage

doit étre dans le fond du compartiment.

La polarité ou l'orientation des composants ayant d’autres
sorties doit étre prescrite dans la spécification particuliére.

Le c6té de montage des composants doit étre orienté

irations de

e la bande

3).

Sens de déroulement

——

Face inférieure
de la bande

FIGURE 3

Fixation posants et exigences supplémentaires pour la bande

374/86

est norma-

On doit empécher les composants de tomber de la fenétre de la bande. Ceci

lement obtenu par des bandes de couverture sur I'une (bande de support gauffré) ou les deux

(bande en carton) faces de la bande.

Les exigences supplémentaires pour les bandes de couverture doivent étre les suivantes:

‘Les bandes de couverture ne doivent pas recouvrir les perforations d’entrainement.

Les couches adjacentes de la bande ne doivent pas se coller 'une a ’autre dans I'’emballage.

L’adhésif de la bande de couverture ne doit pas nuire aux caractéristiques mécaniques et élec-

triques et au marquage des composants.

Les composants ne doivent pas coller a la bande d’entrainement ou a la bande de couverture.
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3.

Polarity and orientation of components in the tape

All polarized components must be oriented in one direction. For components with two
terminations the cathode side shall be either adjacent to the sprocket hole or the last one to

leave the package, unless otherwise specified in the detail specification.

For components in flat packages (e.g. chip carriers and SO-packages) with more than two
terminations, termination No. 1 shall be adjacent to the sprocket hole, unless otherwise

specified in the detail specification.

For components with a lead configuration corresponding to IEC Publication 191-2:
Mechanical Standardization of Semiconductor Devices, Part 2: Dimensions, outline A46
(SOT-23 etc.) the component side from which one single termination emerges shall be at the

compartment side closest to the sprocket holes in the tape and the mounting side shall face
the bottom of the component compartment.
The polarity or orientation of components with other shapes or urations
shall be stated in the detail specification.
The mounting side of the components shall be oriented to't side oRthe'tape. The
Yottom side is defined as the invisible side of the tape when reeled (8
Tape
uppef si Q )\/
O
Direction of unreeling
—-—-’
Tape
Q bottom side
\ A
374/86
FIGURE 3
4. Fixing'of com nts and additional tape requirements
mponents are to be prevented from falling out of the component window of{the tape.

4.1
4.2
43

4.4

This is normally done by cover tapes on one (blister tape) or both (cardboard tape) sides of the

carrier tape.
The following requirements for cover tapes shall be met:

The cover tapes shall not cover the sprocket holes.

Tapes in adjacent layers shall not stick together in the packing.

The adhesive of the cover tape shall not adversely effect the mechanical and electrical charac-

teristics and marking of the components.

Components shall not stick to the carrier tape or to the cover tape.
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
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Les bandes doivent étre telles qu’elles puissent supporter le stockage avec les composants sans
danger de migration au niveau des sorties ou de dégagement gazeux qui rendraient le soudage
difficile ou qui détérioreraient les propriétés du composant ou des sorties par action
chimique.

Par ailleurs, la bande de couverture ne doit pas se détacher, de telle sorte que les compo-
sants restent en position aprés le stockage. Le matériau constituant la bande d’entrainement
ne doit pas vieillir et perdre ses caractéristiques de résistance de sorte qu’il se rompe au dérou-
lement lorsque les composants mis sur bande sont extraits de ’emballage a la main ou dans les
machines d’assemblage.

La résistance a la rupture de la bande dans la direction du déroulement doit étre supérieure ou
égale a 10 N. Les raccords doivent présenter une résistance au moins égale a celle de la bande
elle-méme et ne doivent pas empécher ’entrainement et la découpe detabhande. Lorsque I’on

effectue des raccords, I’écart de P’alignement des trous d’entrainement de part(et|d’autre du

pas utiliser
d’agrafes.

Force de détachement de la bande de couverture

L’angle entre la bande de couverture pendant le détae ement doit
&tre de 180°.

N et 1,3 N.

le long des

pit pas étre
s la bande.

sis de telle
dtre endom-

fagon quete

he position
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4.5 The tapes shall be suitable to withstand storage of the taped components without danger of

migration of the terminations or the giving off of vapours which would make soldering
difficult or deteriorate the component properties or terminations by chemical action.

In addition the cover tape shall not become detached, so that the components remain in
position after storage. The carrier tape material shall not age and lose strength such that it

breaks on unreeling when the taped components are fed from the package by hand or into the
assembly machines.

4.6 The break force of the tape in the direction of unreeling shall be > 10 N. Splices shall be at

4.7

least as strong as the original tape and shall not hamper the transport of the tape. When
splicing is applied the misalignment of the holes at each side of the splice shall not be greater
han * 0.15 mm in any direction. Staples shall not be used.

Peel force of cover tape

The angle between the cover tape during peel off and th ee ing shall be
180°.

The peel speed shall be about 300 mm/min.
tape shall

d and the

mponents

atter case
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5.2  Amorce de début et de fin de bande
Sens de déroulement
——>
il
O O (R XX NN J O O [ EE NN N ) /I} .....OO O ...I.O O
1
D D'.....D D D [ A XX XN} // [ XXX N D D [ AN NN J D D
T/
[
- . | f— —|
Amorce de fin Au moins Amorce de début
de bande 40 compartiments de bande
. vides 375/86
5.2.1 Amorce de début de bande
Le début de la bande d’entrainement doit comporter une au moins
suivie par au moins 40 compartiments vides. L’amorce e d’entrai-
nement avec la bande de couverture non collée.
5.2.2 Amorce de fin de bande
Au centre de la bobine la bande comporte’au moi partiments videqd (bande de
couverture collée). A la fin du déroulement la bande d’e ofit doit se libérgr du centre
de la bobine.
5.3 | Bobines

suivantes:

N

rent étre les

[
\i\;;

S\

BN

376/86

Dimensions des bobines.
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5.2 Leader and trailer tape

Direction of unreeling

——
i
O O seevse O O eovoce /I/......o O «eees0O O
I, l/
| |
Trailer Minimum of A Leader o
40 empty
compartments

375/86

5.2.1 Leader
There shall be a leader of 230 mm minimum followed by a
ments at the start of the carrier tape. The leader may include
tape unsealed.
5.2.2| Trailer
At the hub end there shall be a minimum of (cover tape sealed).
The carrier tape must release from the reel hubyas the S the carrier tapg unwinds
from the reel.
5.3 |Reels
For the reeling of tapes, reels with

compart-
the cover

1g essentialdimensions shall be used:

Wi |-

o

H- L>j
12.

+0.15
75 %9

’ 376/86

FIG.4. — Reel dimensions.
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